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= Back Plate x 1 = Crossbar x 1

Precautions fERALDEFR  BRGLX Pikie o< | \ * Quersteg x 1

1.Keep and store the product away from the 1. E@RIBFHEOFOBHEVEIAICEKBEE TR o L ki < 1 NS - e HEsvarEle X 1
reach of children. ELTEELN, = Placa trasera x 1 = barra transversal x 1
2.Check the component list and condition of the 5 g5 2 85I ERRU R F B E VRS RERERL = Back Plate x 1 J ) = Barra Trasversale x 1
product before installation. If there is any pro- . . o ERSANN - /0 _ [ \ . \—
blem, contact the shop where you purchased '(<T._75Lxﬁ%b‘35%;fm‘%bi\Eﬁmrgk@?ﬁ%lf(\ i; v77L—F x1 ?DZ/\ =1
to get a replacement or refund. RBEfILRELTESOTLEEL, = EHWR x1 \ = BiR x 1
3.RAIINTEK Co., Ltd. is not responsible for any 3.RAUINTEK Co,, Ltd. & FIEfER. BRICA T BRIE = 3a7HAa naHens X 1 = MepeknaauHa x 1
e o o oet BB TR, 05, OB ., FIE s « Arka Plaka x 1 ) « Koprii x 1
trical power, accident, neglect, alteration, repair, *ﬁﬁ%aﬁ\iﬁ:‘j;%hbltﬁﬁiﬁhﬁ:v%wg = Placa traseira x 1 - = Trave x 1
improper installation, and improper testing. ILEBVDEBEBEICH L TOERZEVE A,
4.CPU and motherboard are subject to damage 4 8&% FL<EWAELE CPUBLURH—R—F
if the product in incorrectly installed. MEETRIEANBYET,

Before installation, check the hole position Aim the holes of back plate to the holes of MB, then let Use metal nuts to fasten back plate and
of M/B; Intel LGA775, LGA115x or LGA Knurled threaded screws through back plate and MB MB
1366; AMD AM2, AM2+, AM3 or AM4.

) o § Priifen Sie den zu installierenden Sockel Passen Sie die Lochfiihrungen der Backplate mit denen des Verwenden Sie die Metallmuttern um
VorsichtsmaBnahmen FREBTE o IR % 1 ¢ e soicadedbeier bl & des M/B; Intel LGA775, LGA115x oder MB'‘s an, schieben Sie dann die Gewindeschrauben (Nr. 8) die Backplate und das MB zu fixieren.

. " C /L = Installations-Clip x 1 = Gewindeschrauben x 4
] Kindersicher aufbewahren. | BRERNERETRRETIBRES - " S

2.Priifen Sie vor der Installation die Komponentenliste = Barre de fixation x 1 = Vis moletées x 4 5 LGA1366; AMD AM2, AM2+, AM3 oder durch die BaCkaate und das MB.

und den Zustand des Produktes. Sollte es dabei
ein Problem gegen, wenden Sie sich an lhren
Héndler zwecks Austauschs bzw. Riickerstattung.
3.RAIJINTEK Co., Ltd. haftet nicht fur Beschadigungen
durch duRere Einfliisse, einschlieRlich aber nicht
beschrankt auf unsachgeméRen Gebrauch, Strom-
versorgungsprobleme, Unfall, Nachléssigkeit,
Modifikationen, Reparaturen, unsachgemaRe
Installation und unsachgemiRe Uberpriifung.
4.Bei unsachgemaRer Installation konnen CPU und
Motherboard beschadigt werden.

Précautions

1.Conservez et stockez le produit hors de portée
des enfants.

2.Vérifiez la liste des composants et |'état du produit
avant installation. En cas de probléme, contactez
le magasin ou vous l'avez acheté pour obtenir
un remplacement ou un remboursement.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. n'est pas responsable des
dégats dus a des causes externes, y compris mais
non limité a, une mauvaise utilisation, des pro-
blémes d'alimentation électrique, un accident, une
négligence, une modification, une réparation, une
installation incorrecte ou un mauvais test.

4.Le CPU et le carte mére sont sujets a dégats si le
produit est mal installé.

Precauciones

1.Mantenga el producto almacenado fuera del
alcance de los nifios.

2.Revise la lista de componentes y la condicion
de los productos antes de la instalacion. Si hay
algun problema contacte la tienda donde fue
comprado para que le reemplacen el producto
o le devuelvan su dinero.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. no es responsable por dafios
debido a causas externas, como, uso indebido,
problemas con la corriente eléctrica, accidentes,
negligencias, alteracion, reparacion, instalacion
indebida y testeo indebido.

4.El procesador y placa madre pueden sufrir dafio
si el producto es indebidamente instalado.

Precauzioni

1.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

2.Controllare la completezza della dotazione e le
condizioni del prodotto prima dell' installazione.
Se dovessero esserci parti mancanti o danni
contattare immediatamente il rivenditore per
la sostituzione o il rimborso.

3.RAIJINTEK Co. Ltd.non & responsabile di danni
dipendenti da cause esterne, inclusi uso impro-
prio, problemi con la corrente elettrica, cadute
accidentali, negligenza, alterazione, tentativi
di riparazione o errata installazione/testing.

4.Le CPU e le schede madri possono essere soggette
a danneggiamento in caso di errata installazione.
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Mepbl NpesoCTOPOXHOCTHU
1.XpanuTe u3genve B HEAOCTYNHOM ANS AeTe MecTe.
2.MepeA yCTaHOBKOI NPOBEPbTE CMUCOK KOMMOHEHTOB
1 cocTosHMe u3aenua. Mpu Hanuuum npobnem,
obpaTuTech B MarasuH, rae Bbl npuobpenu
u3aenMe, ANA 3aMEHbl UM NONYYEHNA BO3MEULeHNS.
3.Komnanua RAIINTEK Co., Ltd. He HeceT oTseT—
CTBEHHOCTY 32 yuiep6 U yBbITKN, BbI3BAHHbIE
BHEWHVMY NPUYMHAMY, BK/KOYAA aBAPUM, NPOBAEMbI
C 3N1EKTPUYECTBOM, HEBPEXHOE UK HeNpaBubHOe
MCMoNb30BaHMe, MOAVDUKALMM U3AENNS, CAMOC—
TOATe/IbHbIA PEMOHT, HenpasuibHas YCTaHOBKA
MW HenpasuibHOe TeCTUpPOBaHMe U3AeNNA.
4.HenpasunbHas yCTaHOBKA M3AEAMA MOXET NPUBECTU
K nospexaeHuio LIMY n mMaTepuHckon naatel.

Onlemler

1.0riinG cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzakta
saklayin.

2.Montajdan 6nce parca listesini ve Griniin duru-
munu kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa,
yenisi almak veya para iadesi icin tiriinii satin
aldiginiz magaza ile temas kurun.C

3.RAIJINTEK Co., Ltd. hatali kullanim, elektrik sebe-
kesi ile yasanan sorunlar, kaza, ihmal, tadilat,
onarim, hatali kurulum ve uygun olmayan test
dahil ancak bunlarla sinirlh olmamak kaydiyla
hicbir hasardan sorumlu degildir.

4.Urtin hatal sekilde kurulduysa islemci ve ana
kart hasar gorebilir.

Precaucdes

1.Manter e armazenar o produto longe do alcance
de criancas.

2.Verifique a lista de componentes e o estado do
produto antes da instalagao. Se houver qualquer
problema, entre em contato com a loja onde
o adquiriu para obter uma substituicio ou
reembolso.
.RAIJINTEK Co., Ltd. ndo é responsavel por qualquer
dano devido a causas externas, incluindo, mas
nao limitado a, utilizacdo indevida, problemas
com energia elétrica, acidente, negligéncia,
alteracdo, reparacdo, instalacdo inadequada e
testagem inadequada.

4.CPU e placa-mae estdo sujeitas a danos se o
produto for instalado incorretamente.

= Clip de montaje x 1

= Clip di montaggio x 1

S ROVTAVTIIVT X 1
IREMA x 1

= MoHTaxHble Kauncbl X 1
= Baglanti klipsi x 1

= Clipe de montagem x 1

= LGA 201x/2066 screw x 4

= LGA 201x/2066 Schrauben x 4
= Vis LGA 201x/2066 x 4

= LGA 201x/2066 Tornillo x 4

= Viti LGA 201x/2066 x 4

= LGA 201x/2066 &3 x 4

= LGA 201x/2066 %k x 4

= LGA 201x/2066 BUHT X 4

= LGA 201x/2066 vida x 4

= Parafuso LGA 201x/2066 x 4

= Metal nut x 4

= Metallmutter x 4

= Ecrou en métal x 4

= Tuerca del metal x 4

= Dadi in metallo x 4

= AZ)VFvhk x4

« BEIRE x 4

= MeTannuueckas raiika x 4
= Metal somun x 4

= Porca de metal x 4

= Thermal grease X 1

= Wéarmeleitpaste x 1

= Pate thermique x 1

= Pasta térmica x 1

= Pasta Termoconduttiva x 1
JUR x 1

= Tepmo-nacra x 1
= Termal macun x 1
= Pasta térmica x 1

= Tornillos roscados estriados x 4
= Controdadi zigrinati x 4
= BUHT C pe3bboii X 4

= Parafuso roscado serrilhado x 4

= Lufterbefestigung x 2

= Clip pour Ventilateur x 2
= los clips del Ventilador x 2
= Staffe per le ventole x 2

= Kpennenusa ana seHTUnsTOpa X 2

= Clipe Ventoinha x 2

= Ecrou en métal x 4
= Tuerca del metal x 4
= Dadi in metallo x 4

= MeTannuyeckas ranka x 4

= Porca de metal x 4

= Abstandshalter x 2

AM4 vor der Installation.

Vérifiez, avant I'installation, la position
des trous correspondant a votre socket;
Intel LGA775, LGA115x ou LGA1366;
AMD AM2, AM2+, AM3 or AM4.

Antes de la instalacion, compruebe la
posicion del agujero de la placa base;
Intel LGA775, LGA115x o LGA1366;
AMD AM2, AM2+, AM3 o AM4.

Prima dell’ installazione, verificare la
tipologia di socket adottato dalla vostra
Scheda Madre

A VAR = VDRI A YR~ DR IRD
fIBERRLTEEL,

LRBIFEREE ML -

lMepea, ycTaHOBKOW NPOBepbTE COOTBETCTBUE
OTBEPCTUI MaTepuHCKoW nnathl; Intel LGA
775, LGA115x unu LGA1366; AMD AM2,
AM2+, AM3 nnun AM4.

Kurulumdan 6nce anakarttaki deliklerin
konumlarini kontrol edin; Intel LCA775,
LGAT15x ya da LGA1366; AMD AM2,
AM2+, AM3 ya da AM4.

Antes da instalacdo, verifique a posi¢do dos
furos na placa-mae: Intel LGA775, LGA
115x ou LGA1366; AMD AM2, AM2+, AM3
ou AM4.

Alignez les trous de la backplate avec ceux du socket, puis
insérez les vis moletées a travers la backplate et la carte
meére.

Alinee los orificios de la placa posterior con los orificios de
la placa base, inserte los tornillos roscados estriados través
de la placa trasera y MB.

Allineare i fori del backplate relativi al vostro socket, e
posizionate le quattro viti zigrinate, attraverso motherboard
e backplate. Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere i
sistema di ritenzione originale sui sistemi AMD.

RKYNOMEITAE> TN\ TL—haty L RIVMCELRAA
TLIEELY,

IHEREKBEMRLUEN  SOSTREFSEEZBERE
FHAR -

ConocTaBbTe OTBEPCTUA 3aAHel naHenu c OTBEPCTUAMU
MaTepMHCKOﬁ nnatbel N BCTaBbTE pe35603ue BUHTbI 4yepe3
3a4HIO0K0 NaHeslb U MAaTEPUHCKYO NnaTy.

Arka plakada yer alan delikleri, anakarttaki deliklere gore
hizalayin, ardindan disli civatalari arka plakadan gegirip
anakartin 6n ylziinden cikarin

Alinhe os furos da placa traseira, com os furos da
placa-méde, em seguida, insira os parafusos rosqueados
serrilhados através do backplate e da placa-mae.

Utilisez les écrous métalliques pour
fixer la backplate a la carte mere.

Utilice tuercas de metal para sujetar la
placa trasera y la placa base

Utilizzare | dadi in metallo per ancorare
il backplate alla scheda madre.

ARy TRV ERED NI T L—h
EAAVR—REEELTLEEL,

A DA B SR I AR E AR SHE -

|/|CI'IOJ'II:3yl7ITe mMeTanauyeckas ramka ans
KpensieHunsa 3afHei NaHenn K MeTaNIMYeCckux
raekx.

Metal somunlari kullanarak arka plakayi
siki bicimde anakarta sabitleyin

Use as porcas de metal para fixar o
backplate a placa-mae.




Then, aim the holes of mbunting—clip to the Knurled
threaded screws, then slip over the clips to the screw, and
use metal nuts to fasten.

Setzen Sie dann den Rahmen auf die Schraubfiihrungen und
verschrauben / fixieren Sie diesen mit den Metallmuttern.

Alignez les trous des barres de fixation avec les vis
moletées, puis insérez les plaques sur les vis, et utilisez les
écrous métalliques pour fixer I’ensemble.

Luego, alinee los orificios del clip de montaje para los
tornillos roscados estriados, luego deslizar sobre los clips
para el tornillo, y utilizar tuercas de metal para sujetar.

Quindi, posizionare le clip di montaggio come indicato in foto,
e fissare le stesse con in controdadi zigrinati, aiutandovi con
un cacciavite.

ROVTAVTI )y TERIVNMTELRAFR EDSAZ)VF Y b
TEZELTLEEL,

WHEZBRIFMEBREBIRELS  LRASBIREHEE -

3aTeM, NoCTaBbTe MOHTAXHble KIMMChI Ha pe3b605ble BUHTbI N
3aKpenute KAUNCbl HAa BUHTAX C MOMOLLBIO MeTaINYeCKUX
raek.

Montaj klibindeki delikleri disli civatalar Ustiine denk getirin
ve yerine oturtun. Sonrasinda metal civatalari kullanarak
sabitleyin.

Em seguida, alinhe os orificios do clipe de montagem aos
parafusos serrilhados, deslize os clipes sobre os parafusos,
e use as porcas de metal para fixar.

Fasten screws tightly onto MB. Aim the holes of Intel
mounting-clip to the screws, and slip over the clips to the
screw. Then, fasten the metal nuts onto screws.

Befestigen Sie die Schrauben gut auf dem MB. Richten Sie die
Lochfiihrungen des Intel Mounting Rahmen auf die Schrauben
aus, und setzen Sie diesen auf (Siehe Bild). Setzen und ziehen
Sie dann Metall-muttern auf und ziehen Sie diese fest.

Installez fermement les vis sur la carte mere. Alignez les
trous des barres de fixation Intel avec les vis installées sur le
socket, puis glissez les barres sur les vis. Enfin, serrez les
écrous en metal sur les vis pour fixer I'ensemble.

Apriete los tornillos firmemente en el MB. Apunte los
orificios de montaje del Intel-Chip con los tornillos, deslizar
los clips en los tornillos. Apretar las tuercas metdlicas en los
tornillos.

Fissare solidamente le viti rigate sull MB. Allineare le
forature della lastra di montaggio con le viti rigate, fissare il
tutto con le madrevite.

A VR—RIERVEBED CLIEEV XTI T4 77 )y T %
FINCELRAI ABRIVF Y FTRESHTLIELY,

AR MHBEEIMRNE - SHNEZBERMNK  BRETBIRE
HEE -

3aerI'IVITe BUHTbI NJIOTHO K MaTEpVIHCKOI7I nnatbl. YCTaHOBUTE
MOHTaXHble Kauncel Intel Ha BWHTLI, 3aTem 3aKkpenute C
MOMOLLbIO MeTANNTNYECKUX raek.

vidalar siki bicimde anakarta sabitleyin. Intel baglanti
klipslerindeki delikleri vidalar tizerine denk getirin ve kliplerin
uygun bicimde oturmasini saglayin. Ardindan metal somunlari
vidalar ustiine yerlestirip sikin.

Aperte os parafusos firmemente na placa-mdae. Alinhe os
furos da clip de montagem Intel aos parafusos, e deslize os
clipes sobre os parafusos. Em seguida, aperte as porcas de
metal sobre os parafusos.

Please clean the surface of CPU before
applying the thermal grease, then apply
thermal grease evenly on CPU.

Reinigen Sie die Oberflache der CPU
bevor Sie die Warmeleitpaste auftragen.
Tragen Sie dann diese gleichmaRig auf
die CPU auf.

Nettoyez la surface du processeur, puis
étalez la pate thermique de maniere
homogéne

Por favor, limpie la superficie de la CPU
antes de aplicar la pasta térmica, a
continuacion, aplique la pasta térmica de
manera uniforme en la CPU.

Quindi , pulire con cura la superfice della
CPU, prima di applicare la pasta termica
per un ottimale scambio termico.

CPUDKREAHFEICLTHERS ) A&CPUIC
HERITESTLREEL,

ZHREAERFESERCPURE » BIEE
BER L EREIIIERECPUL -

MoxanyiicTa, 04UCTUTE MOBEPXHOCTM MPOLLECCOpa
nepes HaHeceHWeM TepMomnacTbl, a 3aTem
HaHecWTe TepMmMomnacTy pPaBHOMEPHO Ha
npoueccop.

Termal macun uygulamadan 6nce islemci
yiizeyini temizleyin. Ardindan esit bicimde
islemci ylizeyine termal macun sirin.

Por favor, limpe a superficie da CPU antes
de aplicar a pasta térmica, em seguida,
aplicar pasta térmica uniformemente sobre
CPU.

Before installing the Heat-sink on the
CPU, please tear the protective film off.

Ziehen Sie den Schutzfilm vorsichtig
vom Heatsink ab, bevor Sie diesen auf
die CPU aufsetzen.

Avant d’installer le radiateur sur le
processeur, pensez a enlever le film de
protection.

Antes de instalar el disipador de calor
sobre la CPU, por favor rasgar la pelicula
protectora.

Prima di applicare il dissipatore, sara
necessario rimuovere il film protettivo
dall’ area che andra a contatto con la
CPUA

CPUICt Y h T BHIIC. E— bV RED
RET IV LEFDLTTEE L,

15 BB 28 R EDARFEROAR T BE - (RFERGHN
BT OGBS MERCPUL »

Mepen ycTaHOBKOW paavaropa Ha npoLeccop,
CHUMWTE, NOXaNYNCTa, 3aLUNUTHYIO MIEHKY.

Radyatori islemci Gizerine yerlestirmeden
once alt yuzdeki koruyucu naylon kapla-
mayi cikarin.

Antes de instalar o dissipador de calor
sobre a CPU, por favor, remova a pelicula
protetora.

Cross the crossbar thru above the Heat-
sink base, and aim the raise points of
crossbar to holes of Heat-sink base.

Legen Sie den Quersteg mittig tiber die
Heatsinkbase (siehe Foto unten). Achten
Sie auf dabei auf die Lochfiihrungen des
Querstegs und den Lochfiihrungen des
Heatsinks, diese sollten einrasten.

Positionnez la barre transversal sur la base
du radiateur en faisant correspondre les
reliefs présents sur les deux surfaces.

Cruce el travesafo a través encima de la
base del disipador de calor, y alinee los
puntos planteo de travesafio a los agujeros
de la base del disipador de calor.

Posizionare la barra trasversale attr-
averso il dissipatore, allineando i fori di
quest’ultima a quelli presenti sul diss-
ipatore

JARN—DZREEEE E— b VI DINITHRSD
AATLIREL,

15 B R CHY W E O E A BB EE ERE
3, o

YcTaHoBUTE MepeknaguHy Hap 6ason
paguaropa, Tak, 4Tobbl BbICTynawuue
3/IeMeHTbI MOMan B OTBEPCTUA Ha 6ase
paaunartopa.

Kopriu plakayr radyatér tabanindaki bo-
sluktan gecirin ve radyator tabanindaki
cikintilara denk getirin.

Insira a barra através da base dissipador
de calor, e alinhe os pontos de elevacdo
da barra com os orificios da base do
dissipador.

Aim the holes of crossbar to the pillar
holes of mounting-clip, then use screw
driver © and M3 screws to fasten cross
bar and mounting-clips

Setzen Sie den Kuhlkorper auf die CPU
und verschrauben Sie den Quersteg mit
den Mounting Clips, nutzen Sie dafiir einen
Kreuzschrauber und die M3 Schrauben
(siehe Bild).

Alignez les trous de la barre latérale avec
ceux des barres de fixation préalablement
insérées, et utilisez les vis M3 (tournevis +)
pour fixer 'ensemble.

Alinee los orificios del travesafio a los
agujeros de los pilares de clip de fijacion,
utilice un destornillador @ y los tornillos
M3 para fijar la barra transversal y clips
de montaje.

Quindi, posizionare il dissipatore sulla CPU,
allineando | fori della barra trasversale alle
opportune filettature presenti sulle clip di
montaggio, ed utilizzando un cacciavite a
croce, fissare il dissipatore con le viti M3.

JOARN=DREI IV TAV I ) TDZY
FICBHE TSARSA/N—(M3) TRI%HE
B IORN—EBEELTLIEEL,

BiSEBR A E L ENR ERRHIL
I 68 R + S #E 3 LAMB IR #1 3H SR EAR -

YcTtaHoBuTte pagnatop Tak, 4TOo6bI oTBEPCTUA
nepeknagnHbl coBnana ¢ OTBEPCTUAMN Ha
CTONBMKAX MOHTAXKHbIX KAnncos, 3ateMm C
NOMOLLbIO OTBepTKI/I@ 1 BUHTOB M3 3aKkpenuTe
nepeknagnHy U MOHTaXHbl€ KIUMCbl

Kopri plakasi ucundaki delikleri montaj
kliplerindeki baglanti noktalarina gore
hizalayin ve yildiz tornavida kullanarak
M3 vidalari yerlestirin ve sikin.

Alinhe os furos da barra aos buracos pilar da
clipe de montagem, em seguida, usechave de
fenda @ e parafusos M3 para fixar a barra
e clipe de montagem

Use connect cable to link M/B RGB
header.

Verwenden Sie das Verbindungskabel
um den "M/B RGB-Header" zu verbinden.

Utilisez le cable de connexion jusqu’a
la connectique RGB de la carte mere.

Usar el cable de conexién a “M/B RGB”.

Utilizzare il cavo in dotazione per
connettere all’header RGB della scheda
madre.

B —7 1L BV T'M/B RGBAY Z—"
ITEEHILE T,

EREEIREE T HIRAYRGBEESE -

Ncnonb3ynTte coeanHUTeNnbHbIN Kabenb
ON15 MOAK/IIOYEHMS «MaTePUHCKas rniata
- RGB KOHHeKTOp».

Kablosunu kullanarak “anakart RGB
fisi” baglantisini yapin.

Use o cabo de conexdo para ligar
"Cabecalho RGB M/B".




